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wherein PWB 10 and flex connector 12 have photodefined traces 16, 18
respectively applied to This invention is directed to the alignment of a
opposed surfaces 16a, 18a in a manner well known connector to a printed
wiring board (PWB).       in the art. The traces 16 terminate in an array
of The preparation and alignment of connectors to   5   connector pads 20
while the traces 18 terminate in PWB has been generally carried out by a
com-   an array of fingers 22. The means for aligning the plex, exacting
process using the PWB edges for    PWB with the flex connector includes
guide ar- positioning the connector fingers relative to the  rangements
attached both to the PWB and the flex PWB contact pads. The known
positioning systems   connector. More particularly, referring to Fig.
5,vee- are not capable of positioning connector on centers  10  shaped
first guides 26 are located at each side of of much less than 50 mils. This
invention has been  the array of connector pads 20 on PWB 10 and developed
for reducing the complexity and increas-  wedge -shaped second guides 24
are located at ing the reliability of the alignment of such connec-  each
side of the array of fingers 22 of the flex tions. The invention provides
an assembly capable  connector 12. The guides 24, 26 are photodefined of
accurately aligning the connector fingers of a   15  at the time the
trades, pads and fingers are high density flex connector system with pads
of a  photodefined, i.e., all in one operation. In addition printed wiring
board.                            to guides 24, 26 slotted third guides 28
are located GB 2059187 discloses an apparatus for con-     at each side of
the array of fingers 22 on the flex necting arrays of electrical conductors
arranged on  connector 12 at its leading edge 12a. These guides
corresponding substrates including a clamp for  20  28 have a slot 28a in
them to accept an alignment squeezing the connector parts together and a
pin 30 mounted at each side of the array of pads means for facilitating the
alignment of the arrays of  20 on PWB 10. The guides 28 are photodefined on
conductors.                                       connector 12 while pins
30 are made of steel and The present invention is characterised in hav-
are inserted in holes on PWB 10. Guides 28 and ing an alignment means
comprising a photodefined   25  pins 30 form a coarse alignment arrangement
to first and second guides located at each side of the  bring guides 24, 26
to approximate alignment be- array of pads and fingers, respectively, said
first  fore they mesh to provide precise alignment of the and second guides
being shaped such that, as said  fingers 22 with the pads 20. Since the
pads and connector fingers are guided into said overlapping  fingers
overlap, the guides 24, 26 are plated to a position by longitudinal
movement in the plane of  30  thickness of the overlap so they will engage
as the contact between the connector and printed wiring  PWB overlaps the
flex connector in housing 14 board, the first and second guides interengage
to  (See Fig.4). Electrical traces 31,32 located on flex laterally guide
and align said fingers with said pads  connector 12 and PWB 10 respectively
provide an into a precisely aligned position from non-aligned  electrical
path to the edges of the flex connector positions.
35  and PWB to enable electroplating up of the guides Preferably meshing
guides located slightly     24,26,28. In addition these traces provide
vertical ahead of said first and second guides and with    positioning of
the flex connector relative to the greater longitudinal and lateral travel
during mesh-  PWB during the joining process so that the fingers ing than
the first and second guides are provided  22 properly overlap the pads 20.
to provide a coarse alignment prior to engaging of  40  The housing 14 is
used to squeeze PWB 10 the first and second guides.
and flex connector 12 together to make contact Fig. 1 is a perspective view
of a connecting   between pads 20 and fingers 22. Flexible connec- device
that utilizes the invention.               tor 12 enters housing 14 through
a slot 15 in end Fig. 2 is a sectioned view of the device of Fig.1  wall 17
of the housing and is clamped in place by with the pivoting levers open
taken along line 2-2.    45  pivoting lever 19 which locks in place under a
lip Fig. 3 is a sectioned view of Fig. 1 taken along  21 of wall 17. The
PWB enters housing 14 through line 3-3.
a slot 23 in end wall 25 of the housing. Slot 23 has Fig. 4 is an enlarged
view of a portion of Fig. 3.  enlargements 27 to allow pins 30 on PWB 10 to
Fig. 5 is an enlarged partial plan view of the  pass through. When the PWB
is in position over- overlap connection between the PWB and the flex  50
lapping connector 12 as shown with surfaces 16a, connector.
18a facing each other, a pivoting lever 32 squeezes Fig. 6 is an enlarged
partial view of Fig. 5.  them together to make contact between the pads
Referring now to Fig. 1, the embodiment cho-   20 and fingers 22. The lever
locks in place under a sen for purposes of illustration includes a printed
lip 21 a of wall 25. wiring board 10 and a flex connector 12 joined   55
Since the alignment guides 24, 26 and the together in an overlapping
relationship within    traces with fingers and pads on the connector and
clamping connector housing 14. The overlapping    PWB are photodefined in
one operation, an ab- relationship is best shown in Figs. 2, 5 and 6
solute positioning reference system is established 2  
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positioning of connector pads on         mit einer angepalten Anordnung von
photo- much closer centers on the PWB than previously      - definierten
bzw. festgelegten Steckerkontaktfin- possible.
gern (22) eines biegsamen Steckverbindersy- stems (12) hoher Dichte,
welches die genannte Claims                                         5
Leiterplatte (10) und Steckverbindersystem (12) und eine Klemmvorrichtung
(14) enthalt, 1. An assembly for connecting a photodefined           urn
den Steckverbinder (12) in Kontakt mit der array of connector pads (20) on
a printed wir-     Leiterplatte (10) zu drOcken und mit einer Ein- ing
board (10) with a matching array of            richtung zum Ausrichten der
Kontaktfinger (22) photodefined connector contact fingers (22) of  1O  mit
den Kontaktteilen bzw. Mutterteilen (20), a high density flex connector
system (12) in-      wenn die Steckerkontaktfinger (22) in eine cluding
said printed wiring board (10) and con-    Oberlappungsstellung mit den
Mutterteilen (20) nector system  (12) and a clamp (14) for
innerhalb der Klemmvorrichtung (14) gef0hrt squeezing the connector (12)
into contact with     werden, gekennzelochnet durch eine Ausricht- the
printed wiring board (10) and a means for  i5  einrichtung, die aufweist:
eine photodefinierte aligning said contact fingers (22) with said
oder festgelegte erste FUhrung (26), die auf pads (20) as the connector
contact fingers (22)    jeder Seite der Anordnung der Steckermutter- are
guided into an overlapping position with       teile (20) gelegen ist; und
eine photo-definierte said pads (20) within said clamp (14) charac-
oder festgelegte zweite FUhrung (24), die auf terised by said alignment
means comprising: a   20  jeder Seite der Anordnung der Finger (22) ge-
photodefined first guide (26) located at each      legen ist, wobei die
erste (26) und die zweite side of the array of connector pads (20); and a
(24) FUhrung so gestaltet ist, daB dann, wenn photodefined second guide
(24) located at          die Steckerfinger (22) in die Oberlappungsstel-
each side of the array of fingers (22), said first  lung durch
Langsbewegung in der Kontaktebe- (26) and second (24) guides being shaped
25      no zwischen Steckverbinder (12) und Leiter- such that, as said
connector fingers (22) are      platte (10) gefdhrt werden, die erste (26)
und guided into said overlapping position by lon-      zweite (24) FUhrung
ineinandergreifen, um die gitudinal movement in the plane of contact
Finger (22) mit den Mutterteilen (20) seitlich zu between the connector
(12) and printed wiring      fUhren und auszurichten, und zwar von nicht
board (10), the first (26) and second (24)  30     ausgerichteten
Positionen oder Stellungen in guides interengage to laterally guide and
align    eine genau ausgerichtete Stellung. said fingers (22) with said
pads (20) into a precisely aligned position from non-aligned po-  2.
Anordnung nach Anspruch 1, bei der die er- sitions.
sten FUhrungen (26) wie ein V-formiger Block 95      gestaltet sind und die
zweiten FUhrungen (24) 2. The assembly of Claim 1 wherein said first
wie ein Keil gestaltet sind, so daB diese mit guides (26) are shaped like a
vee-block and        dem V-f6rmigen Block zusammenpassen. said second
guides (24) are shaped like a wedge to fit to together with the vee-block.
3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, enthaltend 40      eine dritte
geschlitzte F~hrung (28a), die an 3. The assembly of Claim 1 or 2,
including a third     der Vorderkante oder Rand des Steckverbin- slotted
guide (28a) located at the leading edge    ders (12) auf jeder Seite der
Anordnung der of the connector (12) at each side of the array    Finger
(22) gelegen ist, und einen Stift (30), of fingers (22) and a pin (30)
mounted on said     der auf der Leiterplatte (10) auf jeder Seite der
printed wiring board (10) on each side of the   45  Anordnung der
Mutterteile (20) befestigt ist, array of said pads (20), said pins (30)
engag-     wobei die Stifte (30) in die geschlitzten FUh- ing said slotted
guides (28a) to approximately     rungen (28a) eingreifen, um die ersten
(26) align said first (26) and second (24) guides.      und zweiten (24)
FUhrungen in etwa auszurich- ten. 4. The assembly of Claim 3 wherein said
third  50 guide (28a) is photodefined on said connector   4. Anordnung nach
Anspruch 3, bei der die dritte (12).
Fflhrung (28a) auf dem  Steckverbinder (12) photo-definiert bzw. festgelegt
ist. PatentansprUche 5a   Revendlcatlons 1. Anordnung zum Verbinden einer
photo-defi- niorten bzw. festgelegten Anordnung von Mut-    1. Ensemble de
connexion d'une matrice photo- tersteckerteilen (20) auf einer Leiterplatte
(10)  d~finie de plages de connecteurs (20) sur une 
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permits positioning of connector pads on         mit einer angepaften
Anordnung von photo- much closer centers on the PWB than previously.
definierten bzw. festgelegten Steckerkontaktfin- possible.
gern (22) eines biegsamen Steckverbindersy- stems (12) hoher Dichte,
welches die genannte Claims                                 5
Leiterplatte (10) und Steckverbindersystem (12) und eine Klemmvorrichtung
(14) enthalt, 1. An assembly for connecting a photodefined          um den
Steckverbinder (12) in Kontakt mit der array of connector pads (20) on a
printed wir-     Leiterplatte (10) zu drUcken und mit einer Ein- ing board
(10) with a matching array of            richtung zum Ausrichten der
Kontaktfinger (22) photodefined connector contact fingers (22) of  10  mit
den Kontaktteilen bzw. Mutterteilen (20), a high density flex connector
system (12) in-      wenn die Steckerkontaktfinger (22) in eine cluding
said printed wiring board (10) and con-    Oberlappungsstellung mit den
Mutterteilen (20) nector system  (12) and a clamp (14) for
innerhalb der Klemmvorrichtung (14) gefUhrt squeezing the connector (12)
into contact with     werden, gekennzelchnet durch eine Ausricht- the
printed wiring board (10) and a means for  15  einrichtung, die aufweist:
eine photodefinierte aligning said contact fingers (22) with said
oder festgelegte erste FUhrung (26), die auf pads (20) as the connector
contact fingers (22)   jeder Seite der Anordnung der Steckermutter- are
guided into an overlapping position with      teile (20) gelegen ist; und
eine photo-definierte said pads (20) within said clamp (14) charac-
oder festgelegte zweite FUhrung (24), die auf terised by said alignment
means comprising: a   20  jeder Seite der Anordnung der Finger (22) ge-
photodefined first guide (26) located at each      legen ist, wobei die
erste (26) und die zweite side of the array of connector pads (20); and a
(24) F~hrung so gestaltet ist, daB dann, wenn photodefined second guide
(24) located at          die Steckerfinger (22) in die Oberlappungsstel-
each side of the array of fingers (22), said first  lung durch
Langsbewegung in der Kontaktebe- (26) and second (24) guides being shaped
25      ne zwischen Steckverbinder (12) und Leiter- such that, as said
connector fingers (22) are      platte (10) gefUhrt werden, die erste (26)
und guided into said overlapping position by lon-      zweite (24) FKhrung
ineinandergreifen, um die gitudinal movement in the plane of contact
Finger (22) mit den Mutterteilen (20) seitlich zu between the connector
(12) and printed wiring      f0hren und auszurichten, und zwar von nicht
board (10). the first (26) and second (24)  30     ausgerichteten
Positionen oder Stellungen in guides interengage to laterally guide and
align    eine genau ausgerichtete Stellung. said fingers (22) with said
pads (20) into a precisely aligned position from non-aligned po-  2.
Anordnung nach Anspruch 1, be! der die er- sitions.
sten Fahrungen (26) wie ein V-formiger Block 35      gestaltet sind und die
zweiten F~hrungen (24) 2. The assembly of Claim 1 wherein said first
wie ein Keil gestaltet sind, so daB diese mit guides (26) are shaped like a
vee-block and        dem V-fdrmigen Block zusammenpassen. said second
guides (24) are shaped like a wedge to fit to together with the vee-block.
3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, enthaltend 40      eine dritte
geschlitzte FUhrung (28a), die an 3. The assembly of Claim 1 or 2,
including a third     der Vorderkante oder Rand des Steckverbin- slotted
guide (28a) located at the leading edge   ders (12) auf jeder Seite der
Anordnung der of the connector (12) at each side of the array    Finger
(22) gelegen ist, und einen Stift (30), of fingers (22) and a pin (30)
mounted on said     der auf der Leiterplatte (10) auf jeder Seite der
printed wiring board (10) on each side of the   45  Anordnung der
Mutterteile (20) befestigt ist, array of said pads (20), said pins (30)
engag-     wobei die Stifte (30) in die geschlitzten FUh- ing said slotted
guides (28a) to approximately     rungen (28a) eingreifen, um die ersten
(26) align said first (26) and second (24) guides.      und zweiten (24)
FUhrungen in etwa auszurich- ten. 4. The assembly of Claim 3 wherein said
third  so guide (28a) is photodefined on said connector  4. Anordnung nach
Anspruch 3, bei der die dritte (12).
FUhrung (28a) auf dem  Steckverbinder (12) photo-definiert bzw. festgelegt
ist. PatentansprUche ss   Revendlcatlons 1. Anordnung zum Verbinden einer
photo-defi- 



nierten bzw. festgelegten Anordnung von Mut-   1. Ensemble de connexion
d'une matrice photo- tersteckerteilen (20) auf einer Leiterplatte (10)
d6flnie de plages de connecteurs (20) sur une 3    5                 EP 0
261 986 B1                    6    | 11111| fil| ||| li1 plaquette de
circuits imprimes (10), avec une matrice d'adaptation de doigts de contact
de connecteur (22) photod6finis d'un systeme de connecteur flexible & haute
densite (12), corn- -x    prenant ladite plaquette de circuits imprim6s   5
'w...  (10), le systbme de connecteur (12), et un element de serrage (14)
pour serrer le connec- tour (12) on contact avec la plaquette de cir- cuits
imprimds (10) et un moyen pour aligner lesdits doigts de contact (22) avec
lesdites   10 plages (20), lorsque les doigts de contact de connecteur (22)
sont guidds pour venir dans une position superposde auxdites plages (20),
dans ledit tlement de serrage (14), caract6risd par ledit moyen
d'alignement comprenant: un   18 premier guide photodefini (26) situd de
chaque c8te de la matrice de plages de connecteur (20) et un second guide
photo-ddfini (24) situ4 de chaque c8t4 de la matrice de doigts (22),
Iesdits premier (26) et second (24) guides   20 6tant configurts de manibre
quo lorsque les- dits doigts de connecteur (22) sont guides dans ladito
position de superposition, par un deplacement longitudinal dans le plan de
contact entre le connecteur et la plaquette de   25 circuits imprim6s (10),
les premier (26) et se- cond (24) guides viennent en contact mutuol pour
guider et aligner latdralement lesdits doigts (22) avoc lesdites plages
(20), dans une position ajustde avec prdcision par rapport aux   30
positions non-aligneos. 2. Ensemble selon la revendication 1, dans lequel
lesdits premiers guides (26) presentent la for- me d'un bloc en V et
lesdits secondes guides   38 (24) presentent la forme d'un coin, qui
s'insbre dans le bloc en V. 3. Ensemble selon la revendication 1 ou 2,
corn- prenant un troisibme guide fendu (28a) situ6 a   40 I'extremite avant
du connecteur (12), de cha- quo c8te de la matrice de doigts (22) et une
broche (30) monteo sur ladite plaquette de circuits imprimes (10), sur
chaque cMte de la matrice desdites plages (20), lesdites broches   45 (30)
venant en contact avec lesdits guides fendus (28a), pour aligner a peu pris
lesdits premier (26) ot second (24) guides. 4. Ensemble selon la
revendication 3, dans loquel  5o le troisibme guide (28a) est photodefini
sur ledit connecteur (12). 55 4    


